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摘 要

隨著二十一世紀知識經濟時代的來臨，高科技產業的脈動加 速，微機電之技術逐漸形成為需要特殊群體技術之新興產業，

其 中流體輸送使用廣泛使的微流元件及微流系統的發展更是蓬勃， 而微幫浦（micropump）的使用更是許多流體傳輸程序

不可缺少的 一環。例如，生物醫學檢測、化學分析檢測、藥物檢測、藥物輸 送等，因此，可知其應用之重要性。 在整個

研究過程中，先設計出微幫浦成品尺寸及模具的結 構，將模仁部分利用微放電方式和微機電系統LIGA 製程技術中的 電鑄

製程(Electroforming)及一般傳統的加工方式來完成，最後將模 仁的部分裝配在模具的公模與母模上，再以微射出成型來製

造微 幫浦的主結構。在本研究中以不同射出參數來控制微幫浦成品的 成型性，再將射出成型後的微幫浦成品藉以壓電片

驅動，使微幫 浦腔室內的流體，以微薄膜振動的方式來輸送流量，來探討微幫 浦的流動特性。

關鍵詞 : 微幫浦，微機電系統，電鑄，壓電片
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